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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja uslugi uszczelnienia powloki hydroizolacyjnej w
pomieszczeniach serwerowni Wydzialu Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Przed przystapieniem do przygotowania i zlozenia oferty Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej oraz do zapoznania si¢ z dokumentacja przekazang przez
Zamawiajacego. Niezastosowanie sie do powyzszych wytycznych bedzie skutkowaé odrzuceniem

oferty.

Termin realizacji zamdéwienia: od dnia podpisania umowy 60 dni. — (Kryterium punktowane)

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji ustugi przedstawi Harmonogram prac do akceptacji
przez Zamawiajgcego.

1. Wykonanie uszczelnien zgodnie z ponizszym zarysem technologii

Iniekcja stykéw roboczych podbicia §cian z plyta fundamentowa na calym obwodzie
serwerowni (zalacznik nr 1 do OPZ - rysunek pogladowy z zaznaczonym na zo6lto
calosciowym obwodem):

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Wypekienie pustek i luznych elementéw (ztaczni papy, podtoza mineralnego i innych
ustalonych w porozumieniu z Zamawiajagcym miejsc) przy zastosowaniu zywic
poliuretanowych lekko/mokro spienialnych

Wykonanie wtasciwego uszczelnienia na bazie zywic poliuretanowych lekko/mokro
spienialnych na calym obwodzie pomieszczenia serwerowni,

Wykonanie odwiertow pod pakery iniekcyjne co ok. 15 cm pod odpowiednim katem (ok.
45 stopni), tak aby przebic istniejaca izolacje. Materiat iniekcyjny powinien by¢ wttoczony
na styku posadzki z elementami no§nymi $cian, stupow,

Wykonanie uszczelnienia przej$¢ przez $ciany instalacji technicznych, okablowania, rur,
Wklejenie klejem epoksydowym elastycznej tasmy uszczelniajgcej wzdluz przerwy
roboczej,

Wymiana skorodowanych podstaw dybli stalowych podtrzymujacych podtoge systemowa,
wymiana uszkodzonych dybli,

Odtworzenie podlogi systemowej, wniesienie wyposazenia serwerowni, przywrdcenie
podtaczen instalacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot dostarczy¢ karty katalogowe na
materialy uzyte do izolacji w serwerowni.

Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje zakresu uslugi oraz technologii naprawy w trakcie
wykonywania prac w zaleznoS$ci od zaistnialego stanu rzeczywistego.

2. Prace dodatkowe - Roboty przygotowawcze

)
2)

3)

Usunigcie zalegajacej wody z posadzki serwerowni,

Przeniesienie wyposazenia serwerowni w stopniu pozwalajacym na bezkolizyjng realizacje
przedmiotu zamdwienia we wskazane miejsce przez Zamawiajacego,

Demontaz podlogi systemowej wraz z dyblami stalowymi,
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4) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem  okablowania instalacji  elektrycznych,
niskopragdowych, wentylacyjnych nie objetego demontazem oraz wyposazenia serwerowni
nie podlegajacego przeniesieniu.

3. Informacje dodatkowe

Zamawiajacy zlecit wykonanie odkrywek w wyniku, ktorych stwierdzono zastoiny wody na
posadce serwerowni pod podtoga techniczng gldwnie na stykach migdzy posadzka a tawag
fundamentowa oraz wokot przebi¢ posadzki przez instalacje. W pomieszczeniu 025 H
stwierdzono aktywny wyciek z ponad cokotu mineralnego. Po odkuciu warstwy mineralnej na
styku posadzki i tawy fundamentowej w korytarzu 025 L stwierdzono sladowe ilosci (ok.1,0-
1,5 mm grubosci) izolacji typu KMB wywinietej spod posadzki na tawy fundamentowe. Od
strony wierzchniej istniejagca posadzka zostala zabezpieczona farba d  betonu
antyelektrostatyczng. Nie stwierdzono zarysowan farby ani posadzki.

4. Zdjecia pogladowe
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Serwerownia Centralna

Serwerownia Chmura

Pomieszczenie UPS

Korytarz przy Serwerowni Chmura
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Wejscie — korytarz

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Dokument skladanv wraz oferta




